
CC&C Technologies, Inc.
多階材料用量清單

建立日期:            至

製表日期: 2009/07/14 修改日期:            至

主件品號 階  次 材料型態 元件品號 品     名 組成用插件位置1 插件位置2

序號 屬    性 取替代件 規     格 底數 插件位置3 插件位置4

插件位置5 備   註

289G128100-A1 0   Assembly I,EE(WL-6201-V1) 0   

 託外加工件 WLAN 11n Micro USB Adapter,1T1R 0   

 生效

 0.1 直接材料 10G028100-0A PCB,WLAN 11n Micro USB Adapter,1T1R 1   

10 採購件  永兆,V A,4層板(WL-6201-V1) 1   

  

 0.1 直接材料 11G00102J-20 Thick Film Chip Resistor 1 R10  

30 採購件  YAGEO,1K,J,0402 1   

  

 0.1 直接材料 11G00103J-20 Thick Film Chip Resistor 1 R9  

40 採購件  YAGEO,10K,J,0402 1   

  

 0.1 直接材料 11G00104F-20 Thick Film Chip Resistor 1 R5  

50 採購件  YAGEO,100K,F,0402,63MW 1   

  

 0.1 直接材料 11G00154F-20 Thick Film Chip Resistor 1 R7  

60 採購件  YAGEO,150K,F,0402 1   

  

 0.1 直接材料 11G00243F-20 Thick Film Chip Resistor 1 R3  

70 採購件  YAGEO,24K,F,0402 1   

  

 0.1 直接材料 11G00561J-20 Thick Film Chip Resistor 2 R1,R2  

80 採購件  YAGEO,560R,J,0402 1   

  

 0.1 直接材料 11G00622J-20 Thick Film Chip Resistor 1 R12  

90 採購件  YAGEO,6K2,J,0402 1   

  

 0.1 直接材料 11G00684J-20 Thick Film Chip Resistor 1 R6  

100 採購件  YAGEO,680K,J,0402 1   

  

 0.1 直接材料 12G0010C2-20 Ceramic Chip Capacitor 1 C23  

110 採購件  TDK,1pF,C,0402,C0G,50V 1   

  

 0.1 直接材料 12G00R8C2-20 Ceramic Chip Capacitor 1 C24  

120 採購件  TDK,0.8pF,C,0402,COG,50V 1   

  

 0.1 直接材料 12G0100J2-20 Ceramic Chip Capacitor 3 C8,C25,C26  

130 採購件  TDK,10pF,J,0402,NPO,50V 1   

  

 0.1 直接材料 12G0101J2-20 Ceramic Chip Capacitor 1 C48  

140 採購件  TDK,100pF,J,0402,C0G,50V 1   

  

 0.1 直接材料 12G0103K2-20 Ceramic Chip Capacitor 2 C39,C40  

150 採購件  TDK,0.01uF,K,0402,X7R,16V 1   

  

 0.1 直接材料 12G0104K2-21 Ceramic Chip Capacitor 8 C2,C6,C9,C10,C12,C14,C16,C17  

160 採購件  TDK,0.1uF,K,0402,X7R,10V 1   

  

 0.1 直接材料 12G0105K2-20 Ceramic Chip Capacitor 6 C1,C5,C11,C13,C15,C18  

170 採購件  TDK,1uF,K,0402,X5R,6.3V 1   

  

 0.1 直接材料 12G0106K3-20 Ceramic Chip Capacitor 4 C20,C21,C37,C38  

175 採購件  TDK,10uF,K,0603,X5R,6.3V 1   

 新增元件品號20090714

 0.1 直接材料 12G0106K4-20 Ceramic Chip Capacitor 1 C22  

180 採購件  TDK,10uF,K,0805,X5R,6.3V 1   

  

 0.1 直接材料 12G01R2C2-20 Ceramic Chip Capacitor 2 C3,C4  

190 採購件  TDK,1.2pF,C,0402,C0G,50V 1   

  

 0.1 直接材料 12G0200J2-20 Ceramic Chip Capacitor 2 C35,C36  

200 採購件  TDK,20pF,J,0402,C0G,50V 1   

  

 0.1 直接材料 12G02R4C2-10 Ceramic Chip Capacitor 2 C27,C28  

220 採購件  muRata,2.4pF,C,0402,C0G,50V 1   

  

 0.1 直接材料 12G02R7C2-20 Ceramic Chip Capacitor 1 R22  

225 採購件  TDK,2.7pF,C,0402,C0G,50V 1   

 新增元件品號20090714

 0.1 直接材料 13G0010S2-50 Multi-layer Chip Inductor 2 C31,C32  

230 採購件  ACX,1.0nH,S,0402 1   

  

 0.1 直接材料 13G02R7S2-50 Multi-layer Chip Inductor 2 L4,L5  

240 採購件  ACX,2.7nH,S,0402 1   

  

 0.1 直接材料 13G03R3S2-50 Multi-layer Chip Inductor 2 L3,L6  

250 採購件  ACX,3.3nH,S,0402 1   

  

 0.1 直接材料 13G04R7S2-50 Multi-layer Chip Inductor 1 L12  

260 採購件  ACX,4.7nH,S,0402 1   

  

 0.1 直接材料 13G06R8J2-50 Multi-layer Chip Inductor 2 L8,L9  

270 採購件  ACX,6.8nH,J,0402 1   

  

0.1 直接材料 13G8472M0-96 SMD Inductors(Coils),4.7uH,20% 1 L33  

280 採購件  堡達,C3-P1.2R 1   

  

 0.1 直接材料 13G8682M0-94 SMD Inductors(Coils),6.8uH,20% 1 L2  

290 採購件  堡達,C3-P1.2R 1   

  

 0.1 直接材料 14G007103-00 Step-Down DC/DC Converter 1 U3  

300 採購件 * 晶翰,CAT7103CT5,SOT25 1   

  

   14G008232-00 PWM Step-Down DC/DC Converter 1   

 採購件 替代料件 益力,iD8232-ADA50R,SOT-25 0   

  

 0.1 直接材料 14G008188-00 802.11n MAC/BB Processor 1 U1  

310 採購件  RealTek,RTL8188SU-GR,QFN-64 1   

  

 0.1 直接材料 18G000402-14 SMD Crystal,40MHz,+-10ppm 1 X1  

320 採購件 * TXC,7M40000183,3.2*2.5mm 1   

  

   18G000402-16 SMD Crystal,40MHz,+-10ppm 1   

 採購件 替代料件 嘉碩,TZ0475B,3.2*2.5mm 0   

  

 0.1 直接材料 21G050301-00 SMD 0603 Super Green LED 2 LED0,LED1  

330 採購件 * 亮亞,SSML-S1914C61-KT00 1   

  

   21G050300-00 SMD 0603 Super Green LED 2   

 採購件 替代料件 民尊,0603SGC 0   

  

 0.1 不發料 70-028100-0A Sche.,WLAN 11n Micro USB Adapter,1T1 0   

340 虛設品號  V A,WL-6201-V1 1   

  

備註:1.本BOM需經核准單位簽核始生效力  2.請確認以上資料無誤  3.本BOM一但生效則需開立DCN/ECN始得修改

核准:                    PM:                    電子:                    軟體:                    韌體:                    機構:                    包材:                    製表:                    業務:

(OEM Only)

<結  束>


